Masterutbildning i system pa chips: utbildningsplan

L] L] = o
Masterutbildning i system pa
chips
Programkod: TASOC
Niva: Avancerad
Beslutsfattare: Utbildningsndmnd 1
Utbildningsplanens giltighet: 2011/2012
Utbildningsplanen faststilld: 2011-03-18
Forutom utbildningsplanen f6r masterutbildningen i system pa

chips giller dven allmédnna féreskrifter och upplysningar for
LTH.

1  Syfte och mal
1.1 Syfte

Den internationellt inriktade masterutbildningen syftar till att

utveckla studenternas kunskaper, firdigheter och virderingar

inom system pé chips. En sidan utbildning motiveras av den
dramatiska férindringen inom ASIC- och IC-
konstruktionsomradet. Trettio ars kretskonstruktion har domine-
rats av konstruktion av enstaka funktioner, processorkirnor,
acceleratorer, etc. Med morgondagens teknik kan man integrera
hela system pa ett chip. Forskningen i Lund, har under ett antal
ar fokuserat kring denna problematik. Erfarenheterna harifran
fors vidare till masterutbildningen.

Utbildningen syftar till

- att ge konstruktérerna goda interdisciplindra kunskaper
inom omridena elektroteknik och datateknik,

- att ge studenterna en djup kunskap som stricker sig Gver
alla abstraktionsnivier fran elektroniska system ner till fysisk
kretskonstruktion.

Programmet priglas av en holistisk syn pa kretskonstruktion,

vilken leder till en examen som 4r direkt anvindbar i industrin,

internationellt, nationellt och regionalt.

1.2 Mal for masterutbildningen i system pa chips
En allmin malformulering f6r masterutbildningarna finns angi-
ven i Hogskoleférordningen 1993:100. Nedan féljer en konkreti-
sering av dessa mal.

Kunskap och forstaelse

Efter genomgangen utbildning skall studenten

- visa fordjupad kunskap om de elektrovetenskapliga och
datavetenskapliga grunderna f6r de ingdende delomridena
inom omtidet system pi chips,

- kunna analysera system pa chips innehéllande delar frin
olika domainer,

- forsta hur olika dominer interagerar med varandra sisom
hirdvara kontra mjukvara och analoga gentemot digitala
konstruktioner,

- visa kunskap om immaterialrittsliga fragor i allmdnhet och
speciellt i omridet system pa chips.

Fardighet och formaiga

Efter genomgangen utbildning skall studenten kunna

- visa férméga att med en helhetssyn kritiskt, sjilvstindigt och
kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frage-
stillningar inom omrédet system pd chips,

- analysera och kritiskt utvdrdera olika tekniska I6sningar
inom omridet system pa chips,

- visa férmaga att delta i forsknings och utvecklingsprojekt
inom omradet system pé chips,

- visa férmaga att kritiskt och systematiskt inhdmta ny kun-
skap inom elektronikomridet och integrera denna med tidi-
gare kunskaper,

- visa férmaga att konstruera, simulera och utvirdera system
eller delar av system f6r system pa chips,

- visa férmiéga att sjlvstindigt planera och genomféra kvalifi-
cerade uppgifter inom omradet system pé chips,

- visa férmaga att utveckla och utforma elektroniksystem och
dess bestandsdelar med hinsyn till manniskors behov och
forutsittningar samt samhillets mal f6r hallbar utveckling
samt

- visa férmdga att i internationella sammanhang bide muntligt
och skriftligt klart redovisa kunskap och olika former av
projektarbeten, vilka innefattar redovisning av savil bak-
grundsmaterial, undersékningar och slutsatser f6r bade
inom- och utomvetenskaplig publik.

Vrderingsformaga och forhdllningssatt

Efter genomgingen utbildning skall studenten kunna

- visa férmdga att géra bedémningar med hinsyn till relevanta
vetenskapliga, samhilleliga och etiska aspekter inom omra-
det system pa chips,

- visa férmdga till lagarbete och samverkan i olika grupper
med varierande sammansittning samt
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- visa firdighet att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
inom omridet och fortlépande férkovra sig och bredda sina
kunskaper och firdigheter inom omradet system pa chips.

1.3 Fortsatta studier
Efter avlagd examen p4d avancerad niva har studenten grundlig-
gande behorighet till utbildning pa forskarniva.

2  Utbildningens omfattning och kurs-
nivaer
2.1 Utbildningens omfattning

Masterutbildningen ér ett tvadrigt utbildningsprogram pa avance-
rad niva och omfattar 120 hogskolepoing.

2.2 Kursnivaer

Ingaende kurser dr nivaindelade. Nivan anges i kursplanen fér
respektive kurs. Férekommande nivaer 4r grundniva (G) och
avancerad niva (A). Definitionen av dessa nivéer finns i hdgsko-
lelagen 1 kap § 8-9. Kurserna pa grundniva delas vid Lunds
tekniska hégskola in i tva undernivaer, grundnivd (G1) och
grundniva, férdjupad (G2). G2-nivin dr en progression i férhal-
lande till G1-niva.

Kurser pa A-niva kan utgora férdjupningskurser i en masterexa-
men.

3  Utbildningens struktur

I utbildningen ingar ett obligatoriskt basblock om 54 hégskole-
poing som ska ge en orientering i modern chipskonstruktion.
Syftet dr dels att ge en Svergripande Sverblick 6ver system pa
chips, dels en bas som ska skapa forstielse for alla typer av IC-
konstruktion, dvs. i digital, mixed signal och analog konstruktion
men dven grundliggande kunskaper kring inbyggda system. Ett
viktigt moment, vilket ocksé 4r obligatoriskt, dr en stor IC pro-
jektkurs om 12 hogskolepodng. Tanken ir att flera grupper, ska
vilja ett antal kritiska komponenter ur ett system som realiseras
till verkligt kisel dvs. skickas for tillverkning, alternativt imple-
menteras pa en FPGA och direfter verifieras. De ingdende pro-
jektarbetena kan vara digitala, analoga, mixade eller f&r héga
frekvenser, men framforallt syftar projekten till en hogre abstrak-
tionsniva, en helhet, dvs. att de enskilda projekten ingar i ett
komplett system pa chips.
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3.1 Kurser inom masterutbildningen

I utbildningen ingar en obligatorisk icketeknisk kurs i immaterial-
ritt. Utover det kan studenterna vilja ytterligare 7,5 hogskolepo-
ang kurser utanfér programmet. Studenterna kan ocksa vilja ett
storre projekt om 15 hégskolepoing, vilket med férdel kan viljas
sd att det passar ihop med examensarbetet. Studenterna kan
ocksa tilldtas att delta i doktorandkurser som passar i masters-
programmet. Studenterna har ocksa ritt att rikna in kurser om
15 hogskolepoing i svenska spriket (som anordnas av Lunds
universitet for utbytesstudenter).

Kurserna inom programmet framgar av liro- och timplanen.

3.2 Examensarbete

For masterexamen 1 system pa chips skall studenten inom ramen
for kursfordringarna ha fullgjort ett sjilvstindigt arbete (exa-
mensatbete) om minst 30 hégskolepoing. Examensatrbetet skall
ha fullgjorts enligt faststilld kursplan. Examensatrbetet skall
fullg6ras inom ett relevant dmnesomride.

4  Betygssattning

Betyg sitts bade for hel kurs och f6r eventuella delprov. Delpro-
ven for varje kurs framgar av respektive kursplan. For hel kurs
anvinds betygsskalan TH (underkind, 3, 4, 5) eller betygsskalan
UG (underkind, godkind). I de fall avvikande betygsskala fére-
kommer fér ingiende delprov sd anges denna i kursplanen. I
examensbeviset tas endast med hela avslutade kurser med god-
kint betyg (G, 3, 4, 5). Betygssittning inom det svenska utbild-
ningsvisendet sker enligt en maélrelaterad betygsskala d.v.s. stu-
denternas prestationer sitts i relation till utbildningens maél och
innebir dirmed ingen inbérdes rangordning inom en viss grupp
studenter.

5 Examen

5.1 Kurskrav fér examen

For examen 1 system pa chips skall studenten ha fullgjort 120
hégskolepoing i ingaende kurser varav examensarbete skall ingé
om 30 hégskolepoing. Andelen kurspoing pa avancerad niva
skall uppga till minst 75 hégskolepoing, examensarbetet inklude-
rat.

5.2 Examensbevis och examensbenamning
Nir examenskraven dr uppfyllda har studenten ritt att, efter
ans6kan, fa examensbevis 6ver Teknologie masterexamen i sy-

stem pa chips, Master of Science (120 credits) in System—on—
Chip.

6  Sarskild behorighet fér antagning
6.1 Behorighetskrav

Behérighet for att bli antagen till masterutbildningen i system pa
chips har den som avlagt examen om minst 180 hégskolepoing
med inriktning mot elektroteknik eller datateknik.

For att bli antagen till masterutbildningen system pa chips krivs,
férutom en examen enligt ovan, att sbkanden har grundldggande
kunskaper i digitalteknik, elektronik och datorteknik, motsvaran-
de minst 6 manaders studier. Utover det rekommenderas ytterli-
gare férdjupning i analog konstruktion samt signalbehandling.
Den sckande skall ocksd uppfylla krav motsvarande Engelska B.

6.2  Urvalskriterier

Sokandens betyg eller motsvarande bedéms i férsta hand. Till-
sammans med betyget anvinds dessutom innehallet i s6kandens
behérighetsgivande examen.

7 Tillgodoraknande

En student har ritt att, pd begiran, fi tidigare studier provade
for ett tillgodoriknande. Beslut om tillgodoriknande fattas av
utbildningsnimnden. Vid prévning av ett tillgodoriknande gors
en bedémning om tidigare studier anses motsvara en viss angi-
ven kurs i utbildningen eller om tidigare studier dr férenliga med
malen fo6r utbildningen. Detta stallningstagande avgdr om det dr
den ersatta kursen som skall tas med i examensbeviset eller om
det dr den kurs som tillgodoriknandet baseras pa som skall tas
med. Av beslutet skall framga vilken kurs som skall tas med i
examensbeviset. Kurser som ingar i behérighetsgivande utbild-
ning kan inte tillgodoriknas.

8 Overgangsbestammelser

Studenter som nu 4r antagna till magisterutbildningen i system
pa chips, har ritt att efter ansékan erhalla en examen om 120
hégskolepoing fran den nya masterutbildningen. For att en
sddan ansOkan skall beviljas méste examenskraven enligt ovan i
tillimpliga delar vara uppfyllda.
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